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Henkel auf der Productronica 2025

Henkel prasentiert zukunftsweisende Losungen fiir
Elektronik:  Elektromagnetische @ Abschirmung (EMI),
Warmemanagement, Debonding und Tampondruck

Dusseldorf — Henkel wird auf der Productronica 2025 ein breites Portfolio an Innovationen fir
die Elektronikmontage und den Schutz von Leiterplatten (PCBs) vorstellen. Die weltweit
fuhrende Fachmesse fir Elektronikentwicklung und -fertigung findet vom 18. bis 21.
November auf dem Messegeldnde Minchen statt. Als etablierter Partner der
Elektronikindustrie stellt Henkel fortschrittliche Losungen fir die Bereiche Automobil,
Industrie, Telekommunikation und gedruckte Elektronik vor. Im Fokus stehen Nachhaltigkeit
und Zuverlassigkeit.

Bahnbrechende Lésungen fiir die Automobilelektronik

An Stand 321 in Halle B3 stellt Henkel seine neue Folie zur elektromagnetischen Abschirmung
(EMI) vor — eine kosten- und prozesseffiziente Alternative zu Metallgehdusen, die eine
Uberlegene EMI-Rauschunterdriickung fir die zunehmend komplexe Automobilelektronik
bietet. Zudem prasentiert Henkel seine ,Debonding-on-Demand”-Technologien, die eine
sichere und zerstdérungsfreie Demontage zur Unterstlitzung der Kreislaufwirtschaft
ermoglichen, sowie neueste thermische Gap Filler, die fir Hochleistungs-
Automobilkomponenten optimiert sind.

,Die Automobilindustrie befindet sich in einem rasanten Wandel und bendtigt neue
Leistungs- und Servicelevels”, sagt Bart Van Eeghem, Business Development Manager,
Automotive Electronics. ,Mit unserer neuen, effektiven und effizienten EMI-Abschirmfolie,
unseren Debonding-Lésungen und dem neuesten thermischen Gap Filler fir die
Elektronikmontage, der speziell fir komplexe elektronische Automobilkomponenten
optimiert wurde, liefert Henkel maBgeschneiderte  Technologien fir diese
Herausforderungen.”
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Digitale Entwicklung und Testmdéglichkeiten

Henkel erganzt sein Materialportfolio durch eine fortschrittliche Engineering-Infrastruktur, die
Innovationen beschleunigt. Von Battery Engineering Centern bis zu EMI-Testeinrichtungen
bietet das Unternehmen seinen Kunden modernste Testumgebungen fir eine schnellere
Validierung. Durch den Einsatz von Simulations- und Modellierungswerkzeugen ermdglicht
Henkel die digitale Materialvalidierung, unterstiitzt die Entwicklung digitaler Zwillinge und
verkirzt Produktentwicklungszyklen — damit Kunden ihre Elektroniklésungen schneller auf
den Markt bringen kénnen.

Brancheniibergreifende Losungen setzen neue MaBstdbe

Uber den Automobilbereich hinaus prasentiert Henkel auf der Messe Lésungen, die die
Zuverlassigkeit in weiteren Markten steigern. Fir den Industriebereich stellt Henkel das
preisgekronte Conformal Coating Produkt Loctite Stycast CC 8555 vor, das Leiterplatten
zuverlassig vor Feuchtigkeit und Chemikalien schitzt. Erganzend dazu prasentiert das
Unternehmen die neue UL-zertifizierte Vergussmasse Loctite Stycast US 8000AB. Diese wurde
speziell fir hohe thermische Stabilitat entwickelt und bietet einen effizienten Schutz in
anspruchsvollen Einsatzbereichen.

Im Bereich Daten & Telekommunikation zeigt Henkel sein vielseitiges Portfolio an Thermal-
Interface-Materialien, das verschiedene Bondline-Dicken abdeckt — einschlieBlich neuester
Generationen leistungsstarker flissiger 1K-vorkonfektionierter Gele, 2K-hartender Gap Filler
und Phasenwechselmaterialien. Fiir die Luftfahrtindustrie prasentiert Henkel zudem im Radar-
Modul-Demo-Bereich hochzuverlassige elektronische und thermische Materialldsungen.

.Wir sind stolz darauf, Losungen zu liefern, die die langfristige Leistungsfahigkeit und
Zuverlassigkeit fortschrittlicher Systeme in Energie und Automatisierung unterstitzen”, sagt
Mahmoud Awwad, Business Development Manager, Power and Industrial Automation. ,Von
Daten und Telekommunikation Gber Transport bis hin zur Industrie werden sie unzahlige
fortschrittliche Anwendungen ermoglichen.”

Fokus auf Tampondruck

Henkel legt zudem einen Fokus auf den Tampondruck als skalierbare Fertigungstechnologie
zur Funktionalisierung von 3D-Bauteilen. Am 20. November halt Anna Ryzhova, Business
Development Managerin  fir  gedruckte  Antennenanwendungen, den Vortrag
,Funktionalisierung von 3D-Bauteilen mit Prazision: Tampondruck als skalierbare alternative
Fertigungstechnologie” (Halle B2, 14:25 — 15:05 Uhr).

Henkel AG & Co. KGaA Page 2/4



.Gedruckte Elektronik ist ein integraler Bestandteil der Elektronikwelt mit hoher
Innovationsgeschwindigkeit und ermoglicht jedes Jahr neue Anwendungen, die nachhaltigere
und kosteneffizientere Losungen bieten”, so Ryzhova. ,Der Marktbedarf an
Funktionalisierung, Miniaturisierung und einfacher Integration in 3D-geformte Teile ebnet
den Weg fir neue Technologien wie den Tampondruck von leitfahigen Materialien. Wir
zeigen, warum Tampondruck die Technologie der Wabhl fiir hre ndchste Herausforderung sein
kdnnte.”

Die Zukunft der Elektronik gestalten

Mit fortschrittlichen Materialien, digitalen Engineering-Fahigkeiten und globaler Infrastruktur
beschleunigt Henkel Innovationen in der Elektronik — und ermdglicht so sicherere,
intelligentere, zuverlassigere und nachhaltigere Technologien.

Uber Henkel

Mit seinen Marken, Innovationen und Technologien nimmt Henkel weltweit flihrende Marktpositionen sowohl im
Industrie- als auch im Konsumentengeschaft ein. Die Unternehmenssparte Adhesive Technologies ist weltweiter
Marktfihrer bei Klebstoffen, Dichtstoffen und Funktionsbeschichtungen. Im Bereich Consumer Brands halt das
Unternehmen insbesondere in den Segmenten Wasch-/Reinigungsmittel und Haarpflege in vielen Markten und
Kategorien fiihrende Positionen. Die drei starksten Marken des Unternehmens sind Loctite, Persil und
Schwarzkopf. Im Geschéftsjahr 2024 erzielte Henkel einen Umsatz von mehr als 21,6 Milliarden Euro und ein
bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 3,1 Milliarden Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im deutschen
Leitindex DAX gelistet. Nachhaltigkeit hat bei Henkel eine lange Tradition; das Unternehmen verfolgt eine klare
Nachhaltigkeitsstrategie mit konkreten Zielen. Henkel wurde 1876 gegriindet und beschaftigt heute ein vielfaltiges
Team von rund 47.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit — vereint durch eine starke
Unternehmenskultur, gemeinsame Werte und einen gemeinsamen Zweck: ,Pioniere im Herzen — zum Wohle
kommender Generationen.” Weitere Informationen unter: www.henkel.com

Kontakt Sebastian Hinz
Telefon +49 211797 — 85 94
E-Mail sebastian.hinz@henkel.com
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Fotomaterial finden Sie hier: www.henkel.com/press
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q productronica

Munich Trade Fair Centre
(Messe Miinchen)

18 - 21 NOV 2025

VISIT US!
HALL B3
BOOTH 321
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Auf der Productronica prasentiert Henkel zukunftsweisende Losungen fur fortschrittliche Elektronik in
verschiedenen Industriesegmenten.
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